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SSS R1 請購說明
1. 出帳計畫：R453AB1260 (亞創)

2. 採購部門 (採購人)：SSS-R100 (張金生)

3. 品名：感測模組電路設計製作

4. 目的：感測器模組特性測試驗證之應用

5. 預計驗收時間 : 11/25

6. 規格說明 :

項次 規格內容 數量 單位

1.1
PCB-BM6401-A-2026 雙層板 FR-4，尺寸：58x98x1.6mm3
線寬線距：5.0mi，鎳鈀金3u，via樹脂塞孔，1oz銅厚，化金3u，
綠色防焊層，白色字，全測試 20 套

1.2 SMT鋼板-BM6401-A-2026 規格42cmx52cm，電解拋光

1.3 SMT加工-BM6401-A-2026上件 SMD:137點

2.1
PCB-BM6402-A-2026 四層板 FR-4，尺寸：58x98x1.6mm3
線寬線距：5.0mi，鎳鈀金3u，via樹脂塞孔，1oz銅厚，化金3u，
綠色防焊層，白色字，全測試 20 套

2.2 SMT鋼板-BM6402-A-2026 規格42cmx52cm，電解拋光

2.3 SMT加工-BM6402-A-2026上件 SMD:129點
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附檔-報價單
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PCB板名：PCB-BM6401-A-2026 示意圖 PCB板名：PCB-BM6402-A-2026 示意圖

附檔-PCB 製板說明
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